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12/3期 決算（連結）Ｐ/Ｌ概要

単位：百万円

粗利率の改善、販売管理費の抑制により２期連続黒字を達成

10/3期
実績

11/3期
実績

12/3期
実績

11/3期対
12/3期

売 上 高 15,631  22 ,502  16 ,238  △6,264  

売 上 総 利 益 1,780  2 ,280  1 ,889  △391  

　売上総利益率 11.4% 10.1%　 11.6%　 1.5%　

販 売 管 理 費 1,830  1 ,943  1 ,765  △178  

営 業 利 益 △50  337  124  △213  

経 常 利 益 △93  293  99  △194  

当 期 利 益 △179  230  71  △159  
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連結業績推移（10/3～12/3期）

10年3月期 vs 12年3月期 収益体質改善

単位： 売上 億円
利益 百万円

10/3期 11/3期 12/3期

円高、
欧州債務危機、
タイ洪水、
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長期資金の調達拡大から、手元流動性並びに資金の安定性が向上

12/3期 決算（連結）Ｂ/Ｓ概要

単位：百万円

流動資産 8,051 8,204 153 流動負債 4,117 3,992 △125 

現金及び預金 975 1 ,670 695 買掛金 1,234 550 △684 

受取手形及び売掛金 4,019 3 ,663 △356 借入金 2,690 3,252 562 

たな卸資産 2,768 2 ,689 △79 その他 191 189 △2 

その他 290 185 △105 固定負債 242 435 193 

貸倒引当金 △3 △3 0 長期借入金 210      410 200 

繰延税金資産 -            -            -            負ののれん 17 10 △7 

固定資産 454 427 △27 その他 14 15 1 

有形固定資産 21 15 △6 負債合計 4,359 4,427 68 

無形固定資産 44 23 △21 株主資本 4,268 4,325 57 

投資不動産 195 194 △2 評価・換算差額等 △122 △121 1 

投資その他の資産 194 195 1 純資産合計 4,145 4,204 59 

資産合計 8,505 8,632 127 負債純資産合計 8,505 8,632 127 

前期比 前期比11/3期 12/3期 11/3期 12/3期
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売掛金・在庫の圧縮により営業キャッシュフローは改善

12/3期 決算（連結）キャッシュフロー概要

単位：百万円

Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー

 税金等調整前当期純利益 285 93  借入金の純増減額（純減少額：△） 494 505 
 減価償却費 99 32  長期借入れによる収入 270 260 
 売上債権の増減額（増加：△） △549 318  配当金の支払額 △28 △14 
 たな卸資産の増減額（増加：△） △250 82  その他 △19 -            
 仕入債務の増減額（減少：△） 177 △644  小計 715 750 
 その他 △208 82 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 △10 
 小計 △446 △37 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 223 695 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 751 975 
 有形固定資産の取得による支出 △12 △3 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 975 1,670 
 無形固定資産の取得による支出 △8 △0 
 投資有価証券の売却による収入 -            22           
 敷金の差入による支出 -            △20 
 投資不動産の取得による支出 -            -            
 その他 △5 △7 
 小計 △25 △8 

11/3期 12/3期 11/3期 12/3期
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12/3期 決算 分野別売上概要

産業機器、自動車、環境・エコロジー等に特需、民生、情報・通信は調整局面
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自動車

情報・通信

民生

0%

50%

100%

11/3期 12/3期

産機

自動車

情報・通信

民生

【民生】
デジタルTV
ゲームコントローラ
デジタルカメラ等

【情報・通信】

携帯端末及び基地局
TVチューナー
無線通信機器等

【自動車】
カーナビ・カーオディオ
ECU、エアバック、ABS、
ボディ

【産機】
計測機器

半導体テスター・製造装置
医療機器

単位：億円

(分野別売上構成比） (分野別売上高）
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ロジック 5％

メモリー 3％ アナログ

54％

マイクロ
プロセッサー 13％

12/3期 決算 品目別売上構成

車載・産業向けパワーディスリート製品が伸長

売上高合計162億円 ％は構成比率

その他

ＡＳＩＣ 12％

センサー ７％

区分 主要製品

アナログ
(Analog)

個別素子 高周波トランジスター、パワーMOSFET、IGBTなど

リニア回路素子
AD/DAコンバータ、OPアンプ、コンパレータ、レギュ
レータなど

ロジック
(Logic)

論理素子
ゲート、フリップフロップ、カウンター、アナログスイッチ、
バスドライバーなど

マイクロ
プロセッサ
(MPU)

高性能マイクロプ
ロセッサ

多機能・高速・低消費電力32bit マイクロコントローラ、
DSPなど

組込制御用マイク
ロプロセッサ

電子機器の制御用に最適化された8bit/16bit/32bit 
マイクロコントローラ

メモリ
(Memory)

記憶素子
不揮発性メモリ(Flash、EEPROM、EPROM)、揮発
性メモリ(DRAM、SRAM)

エイシック
(ASIC)

特定用途向けIC
家庭用、産業用、事務用など多様な電気製品に使
用されるカスタムIC

センサ
(Sensor)

MEMSセンサ
水平および垂直方向の加速度を検知するモーション
センサ、物体の角度や角速度を検知するジャイロセン
サなど

その他
(Other)

モジュール 高信頼性電源モジュール、液晶表示モジュールなど

パワーディスクリート製品：
パワーMOSFET、RFパワーMOSFET、IGBT、ツェナーダイオード、整流器
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たな卸資産の推移

一部顧客の生産調整や車載の立ち上がりに向け、在庫は厚めに保有

在庫保有月商倍率 ＝ たな卸資産 ÷ 平均月商

10/3期 11/3期 12/3期

実績 実績 実績

売　上　高 15,631  22,502  16,238  

たな卸資産 2,590  2,768  2,689  

在庫保有月商倍率 2.0ヶ月 1.5ヶ月 2.0ヶ月

単位：百万円
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運転資金の推移（連結）

３月の売上増加及び一時的な仕入調整から運転資金は増加

（DEレシオ)

※回転月数＝残高÷平均月商

(連結） (単位：百万円）

残高 回転月数 残高 回転月数 残高 回転月数

売上債権 (1) 3,634  2.8ヶ月 4,020  2.1ヶ月 3,663  2.7ヶ月

たな卸資産 (2) 2,590  2.0ヶ月 2,768  1.5ヶ月 2,689  2.0ヶ月

仕入債務 (3) 1,169  0.9ヶ月 1,235  0.7ヶ月 551  0.4ヶ月

運転資金 (1+2-3) 5,055  3.9ヶ月 5,553  3.0ヶ月 5,801  4.3ヶ月

10/3期 11/3期 12/3期



12

１. 2012年3月期決算の概要

２. 2013年3月期の業績見通し

３. 事業戦略



13

13/3期の業績見通し

商流獲得、シェア拡大による収益拡大が期後半に寄与

単位：百万円

13/3期(計画）

上期 下期 通期

売 上 高 16,238  4 ,000  6 ,500  10 ,500  

売上総利益 1,889  380  705  1 ,085  

売上総利益率 11.6% 9.5% 10.8% 10.3%

販 売 管 理 費 1,765  536  499  1 ,035  

営 業 利 益 124  △156  206  50  

経 常 利 益 99  △170  200  30  

当 期 利 益 71  156  192  348  

12/3期
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想定資金運用表（平成24年4月1日～6月30日）

単位：百万円

TI事業譲渡関連

更なる手元資金流動性・安定性の増強

資金運用表(譲渡取引） 調達 運用 残高

譲渡対価受領 500

対象事業売掛金回収 1,700

対象事業在庫移管 600

対象事業買掛金支払 ▲150

事業譲渡関連費用等 ▲200

合計 2,800 ▲350 2,450
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13/3期 分野別売上見込み

12/3期売上高合計 （162億円） 13/3期売上高合計 （105億円・計画）

自動車分野の拡大、産業機器分野への拡販

単位：億円

(分野別売上構成比） (分野別売上高）
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アナログ＆マイコン製品の提案力と技術サポート力が当社の強み

13/3期 品目別売上見込み

ロジック 5％

メモリー 3％

アナログ

54％

マイクロ
プロセッサー

13％

その他

ＡＳＩＣ 12％

センサー ７％

ロジック 7％

メモリー 5％

アナログ

55％

マイクロ
プロセッサー

8％

その他ＡＳＩＣ 2％

センサー 14％

12/3期 売上高合計 （162億円） 13/3期 売上高合計 （105億円・計画）

アナログ製品は、パワー ディスクリート製品、ドライバ、レギュレータに注力

パワーディスクリート製品：
パワーMOSFET、RFパワーMOSFET、IGBT、ツェナーダイオード、整流器
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13/3月期 メーカー別構成比見込み

12/3期売上高合計 （162億円） 13/3期売上高合計 （105億円・計画）

0%

50%

100%

12/3期 13/3期

TI

新規

他ﾒｰｶ

ON

ST

(分野別売上構成比）

他メーカ内訳：
GPSモジュール、Dialog、Bellnix、
GEK、Semtech

STマイクロ、ONセミコンダクターのシェアー拡大と新規商材拡充
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株主還元

配当推移および今期配当予想

利益水準に見合った継続的安定配当の実施

注）12/3期は、6月28日開催予定の株主総会上程額

13/3期は、5月10日発表の決算短信配当予測

11/3期実績 12/3期予定 13/3期計画

中間配当 ５円 ― ―

期末配当 ３円 ５円 ８円

計 ８円 ５円 ８円

配当性向 16.7% 33.4% 11.0%
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【ビジネス戦略・施策】

現預金と安定的借入をバランスよく保持

伸長ビジネスへ積極投資を図る

・STマイクロ、ONセミコンダクター等ビジネスの確実な商流維持・拡大

・新規半導体メーカーを導入

・‘顧客密着型ワンストップショッピング’を具現化すべく、電子、機構部

品 、モジュール、システム等商材を導入



21

【ビジネス戦略・施策】

ＳＴマイクロエレクトロニクス社製品

＊自動車、産業機器分野の拡販活動に注力

注力製品カテゴリ：

・自動車：

* カーインフォテインメント向けオーディオアンプ

・産業機器：

* 大電流/高耐圧用途向けパワー半導体

* マイコンを核として、電源/センサー/メモリを含めた
ソリューションの提供
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【ビジネス戦略・施策】

オン・セミコンダクター社製品

＊自動車、産業機器分野の拡販活動に注力
注力製品カテゴリ：

* 汎用ロジック製品、ＡＳＳＰ（ＡＳＩＣ）製品、

モータードライバー製品(三洋半導体社製)

ＡＳＳＰ（Application Specific Standard Products）、

ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit） どちらも特定用途向けIC

＊三洋半導体社製品の商流獲得を確実なものとし、

更なるビジネス チャンスの拡大を図る
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Worldwide 2011 Semiconductor Market Share Ranking Top 20
Device: Total Semiconductor  Region: Worldwide
Time Period: 2010 through 2011 Headquarters: All FAB: All Rank by: Revenue($)

Revenue in Millions USD

2010
Rank

2011
Rank Company Name 2010

Revenue($)
2011

Revenue($)

Revenue
Percent
Change

2011
Percent
of Total

Cumulative
Percent

1 1 Intel 40,394 48,721 20.6% 15.6% 15.6%
2 2 Samsung Electronics 28,380 28,563 0.6% 9.1% 24.8%
4 3 Texas Instruments 12,994 13,967 7.5% 4.5% 29.2%
3 4 Toshiba 13,010 12,729 -2.2% 4.1% 33.3%
5 5 Renesas Electronics Corporation 11,893 10,648 -10.5% 3.4% 36.7%
9 6 Qualcomm 7,204 10,198 41.6% 3.3% 40.0%
7 7 STMicroelectronics 10,346 9,735 -5.9% 3.1% 43.1%
6 8 SK Hynix 10,380 9,293 -10.5% 3.0% 46.1%
8 9 Micron Technology 8,876 7,365 -17.0% 2.4% 48.4%

10 10 Broadcom 6,682 7,160 7.2% 2.3% 50.7%
12 11 Advanced Micro Devices (AMD) 6,345 6,436 1.4% 2.1% 52.8%
13 12 Infineon Technologies 6,319 5,312 -15.9% 1.7% 54.5%
14 13 Sony 5,224 5,015 -4.0% 1.6% 56.1%
16 14 Freescale Semiconductor 4,357 4,408 1.2% 1.4% 57.5%
11 15 Elpida Memory 6,446 3,887 -39.7% 1.2% 58.8%
17 16 NXP 4,028 3,831 -4.9% 1.2% 60.0%
20 17 nVidia 3,196 3,608 12.9% 1.2% 61.1%
26 18 ON Semiconductor 2,291 3,428 49.6% 1.1% 62.2%
18 19 Marvell Technology Group 3,606 3,393 -5.9% 1.1% 63.3%
15 20 Panasonic Corporation 4,946 3,390 -31.5% 1.1% 64.4%

Top 20 Companies 196,917 201,087 2.1% 64.4%

All Others 111,118 111,142 0.0% 35.6%

Total Semiconductor 308,035 312,229 1.4% 100.0%

(Source: IHS iSuppli, May 2012)
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【ビジネス戦略・施策】

ダイアログ・セミコンダクター社製品
＊ＤＥＣＴ製品の拡販活動に注力

無線化を検討している顧客、特に医療関連、セキュリティ

関連に重点を置いた拡販活動

ＥＭＳメーカー
＊ワンストップ ショッピング具現化に向け現行当社

取扱い半導体製品および電子・機構部品､システムな
など含めた幅広い商材の拡販
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【新規商材への取組み】

・ISSI（Integrated Silicon Solution, Inc.)社

ISSI社は1988年、米国サンタクララに設立されたファブ
レス半導体品メーカーです。多様な製品構成のSRAM、
DRAM製品およびオーディオアンプ、LEDドライバーなど
に代表されるアナログ製品を長期・安定供給する点が特
徴です。

また、同社からは、当社の強みである営業力、技術力を
活かした自動車、産業機器領域でのメモリ製品、アナロ
グ製品拡販を期待されています。

2012年6月1日 代理店契約締結
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【当社主要取扱い製品】



27

本日はありがとうございました。

今後ともご支援宜しくお願いいたします。
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本資料には、業績見通し及び事業計画等も記載しております。

それらにつきましては、作成時点においての経済環境や事業方針などの一定の前提に基づいて
作成しております。

従って、実際の業績は、様々な要素によりこれらの業績見通しとは異なる結果となりうることをご
承知おきください。

資料に関する問い合わせ先
株式会社アムスク

ＩＲ担当：森/奥原
TEL: 0422-54-6186
mail： ir@amsc.co.jp


